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Abstract (en)
The connector (1) has a line retainer (21) into which an electric line of a cable is inserted along a line introduction direction. An anode side (7a)
is provided with a line contact aperture (25) that is connected to the line retainer. A cable final device (7) is inserted into a cable final device
accommaodator (23) in sections linearly along a direction of insertion (E). A conductive contact is formed by the insertion of the cable final device in
the line contact aperture that is insertable in regions. An electrical lead is electrically contacted with the conductive contact. An independent claim is
also included for a method for assembling a connector.

Abstract (de)
Ein Aspekt betrifft einen Verbinder, insbesondere einen RJ45-Verbinder, umfassend: - eine Kabelendvorrichtung, mit -- zumindest einer
Leitungsaufnahme, in welche eine zugeordnete elekirische Leitung eines Kabels zumindest bereichsweise entlang einer Leitungseinfihrrichtung L
einfhrbar ist, und -- eine Anordenseite, welche zumindest eine Leitungskontaktdffnung aufweist, welche mit einer zugeordneten Leitungsaufnahme
verbunden ist, und - eine Gehausevorrichtung, mit -- einer Kabelendvorrichtungsaufnahme, in welche die Kabelendvorrichtung zumindest
bereichsweise linear entlang einer Einfuhrrichtung E einfihrbar ist, und -- zumindest einem Leitungskontakt, welcher durch das EinfUhren der
Kabelendvorrichtung in die Kabelendvorrichtungsaufnahme zumindest bereichsweise in eine zugeordnete Leitungskontaktéffnung einfihrbar ist und
durch welchen eine zugeordnete elektrische Leitung elektrisch kontaktierbar ist sowie ein Verfahren zur Montage des Verbinders.
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